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Layerscape Access LA1575处理器提供最高级别的无线SoC集成和完整的用户可编程元素，从物
理层到应用层。LA1575是一系列设备中的第一款产品，适用于802.11ax接入点、802.11ad固定无
线和未来OFDMA无线系统。

LA1575的可编程性使OEM和ODM客户能够快速引入和部署新的无线标准产品。恩智浦提供经过
测试的基本第1层，第2层和应用库，并支持通过CodeWarrior工具和标准语言编程进行自定义调
制和处理。

如需了解更多信息和样品供货情况，请联系当地的恩智浦销售机构
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